openrPrPirRe’

Das offene PR-Portal

Applikationslosungen mit Mehrwert: HY-LINE auf der Embedded
World 2012
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HY-LINE ist auch 2012 wieder auf der Embedded World vertreten

Die Messe Embedded World in Niirnberg ist stets eine gute Moglichkeit um die einzelnen Unternehmen der HY-LINE
Firmengruppe mit den jeweiligen Produktspezialisierungen nidher kennen zu lernen. Gemeinsam mit HY-LINE Power
Components, HY-LINE Communication Products und der Schweizer HY-LINE AG stellt die HY-LINE Computer
Components auf einer 142m? groBen Fliche aus. Messebesucher koénnen auf dem HY-LINE Stand Demonstrationen
sehen, in denen verschiedene Komponenten zusammen eine Applikations-Losung mit Mehrwert fiir den Anwender
bilden. Die Demonstrationen greifen die Thematik fiir die Bereiche Medizin, Industrie, Logistik, Fahrgastinformation,
Hausautomation und Digital Signage auf. Im technologischen Fokus stehen dazu Computer on Modules (COMexpress
und ARM basierend), Single Board Computer (pITX / mITX) und Projected Capacitive Touchscreens.

Das diesjdhrige Messe-Gimmick verzaubert besonders anspruchsvolle und 16sungsorientierte Besucher, die Spaf3 an
kniffligen Aufgaben haben.

Die Mitarbeiter des technischen Supports, von Marketing und Vertrieb stehen auf der Embedded World 2012 kompetent
fiir alle Fragen zur Verfiigung.

HY-LINE finden die Besucher in Halle 1 / Stand 160.

http://www.hy-line.de
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HY-LINE Computer Components konzentriert sich als Applikationsspezialist auf die Bereiche Displaytechnologie,
Embedded Computing und Connectivity. Diese Bereiche spielen auch fiir "Digital Signage" eine wichtige Rolle. HY-
LINE Computer Components bietet Losungen aus einer Hand an Stelle von Komponenten. Der lokale Support
unterstiitzt den Kunden mit Datenbléttern, Mustern, Entwicklungskits und Know-How von der Designphase bis zur Serie.
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